
采购需求

货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	表面活化晶圆键合设备
	1套
	否



注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则
1、投标要求
1.1  供应商在准备投标文件时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  供应商提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合采购文件的要求。如与采购文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如供应商有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，采购人有权拒绝其投标。
1.3  供应商提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。采购人有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
1.4  供应商的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对供应商的投标产品有强制性规定或要求的，则供应商的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准
2.1  除采购文件中指定的附件和专用工具外，供应商应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。供应商在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标文件中应列明其数量、单价、总价供采购人参考。供应商也可推荐采购人没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供采购人参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为采购人用户接受，其费用将加入合同价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，供应商应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，供应商应在合同生效后一个月内向采购人提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由供应商支付。
2.6  在评标过程中，采购人有权向供应商索取任何与评标有关的资料，供应商务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的供应商，采购人有权拒绝其投标。

3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-15℃～＋50℃和相对湿度为80％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源380V（10％）/50Hz、气温摄氏20±3℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，供应商应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）供应商应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在具体要求中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，采购人将与供应商共同开箱验收, 如供应商届时不派人来, 则验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求供应商负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于采购文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，供应商必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本具体要求中标注“★”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体要求中有本总则不一致之处，以具体要求中的要求内容为准。

二、具体要求：
货物名称：表面活化晶圆键合设备

（一）技术要求
1、工作条件：
1.1 洁净室等级：百级洁净等级
1.2 车间放置位置：隔振等级VC-A
1.3 电力：三相380V 50Hz
1.4 温度：22±1℃ 
1.5 湿度：45±5%
1.6 PCW：压力0.5±0.05MPa，温度20±3℃
1.7 PV：压力<-0.09MPa
1.8 CDA：压力>0.6MPa，露点温度＜-60℃
1.9 GN2:纯度5N，压力0.2-0.5 MPa
1.10 GEX：压力-200Pa
1.11 工艺气体氩气：纯度6N，压力0.1-0.3MPa

2、购置理由及用途：
表面活化晶圆键合设备用于实现化合物半导体与高导热衬底材料的常温表面活化键合。

3、技术要求及参数： 
3.1设备总体技术要求：
3.1.1设备功能和系统组成：用于实现表面活化晶圆键合工艺，最大可放入6英寸晶圆。设备主要由上料模块、传输模块、键合模块(含加压键合、对准、活化等)、控制模块等部分组成。可满足室温条件下键合工艺，具备自动加工能力。
3.2详细需求如下：
★3.2.1晶圆加工尺寸：6英寸及向下兼容（圆片：2英寸、4英寸、6英寸）
★3.2.2可在室温实现晶圆键合
▲3.2.3 加工材料：Si、SiC、SiO2、钽酸锂、铌酸锂等材料
3.2.4 上料模块
3.2.4.1上料模块至少包括上料腔体、升降模块、真空获得系统等部分组成
▲3.2.4.2上料方式：自制暗盒+托盘上料方式
3.2.4.3上料腔体：支持快速抽真空与破真空操作，腔体集成高精度Mapping检测功能，可自动对托盘进行有无识别与位置校验
3.2.4.4升降模块：实现暗盒与托盘在层结构间的精准定位与平稳升降
▲3.2.4.5真空获得系统：由干泵与分子泵组成双级真空机组
3.2.5 传输模块
3.2.5.1传输模块至少包括传输腔体、真空机械手及真空获得系统等部分
3.2.5.2传输腔体：传输腔体为不锈钢材质，腔泄漏率≤2E-8Pa·m3/s
▲3.2.5.3真空机械手：采用腔内置式真空机械手臂，机械手重复定位精度为±0.1mm
▲3.2.5.4真空获得系统：采用独立配置的干泵与分子泵双级真空机组 
3.2.6 键合模块
3.2.6.1键合模块至少包含键合腔体、表面活化系统、加压机构、视觉对正系统、对准平台机构、工艺气路系统、真空获得系统等部分
3.2.6.2键合腔体：腔体为不锈钢材质，腔体漏率≤1E-8Pa·m3/s
★3.2.6.3加压机构：采用高精度伺服压机系统，键合压力范围1kN-100kN
3.2.6.4对准模块：包含高分辨率光学成像视觉对正系统与精密对准平台等部分，支持近红外或可见光对准模式，支持X/Y/θ方向精密移动与旋转调节
★3.2.6.5设备支持两种对准模式：边缘对准精度：≤50μm（6英寸标准Si片，主定位边长度47.5mm）；标记（Mark）对准：≤±2μm；（6英寸标准Si片）
3.2.6.6表面活化系统：可对晶圆表面进行活化处理，有效去除表面氧化物、有机污染物与弱结合层
▲3.2.6.7样品活化方式:使用快速原子束进行活化
▲3.2.6.8键合强度:常温下键合Si-Si≥1.8J/m2@RT
▲3.2.6.9上晶圆由上压头ESC静电卡盘牢固吸附，下晶圆放置在对准平台上
3.2.6.10工艺气路系统：表面活化单元搭配高精度质量流量控制器，实现工艺气体Ar稳定可控供给
★3.2.6.11 真空获得系统：采用独立配置的干泵与分子泵双级真空机组，可快速将腔体压力降至超高真空区间，腔室极限真空度≤1E-5Pa 
3.2.7控制模块
3.2.7.1控制模块至少包含操作台、电气柜、系统软件等部分
▲3.2.7.2操作台：采用坐站两用工作台设计，操作台配备双屏显示界面，用于在设备本地完成键合机的自动/手动操作，满足现场操控需求。
3.2.7.3电气柜：负责从厂务端接入供电线缆，并为各电子元器件分配供电。
3.2.8系统软件：
3.2.8.1设备搭载工控系统，操作系统采用正版Windows10及以上版本，软件界面简洁、功能完善、操作便捷、响应迅速且运行稳定无缺陷。
3.2.8.2软件设置三级及以上用户控制权限，支持操作员(OP)、维护人员(ME)、工艺工程师(PE)、超级管理员(ADMINISTRATOR)等多等级管理，各等级权限可由超级管理员自定义配置，针对配方(recipe)与参数(parameter)设置分级操作权限，并提供密码保护。
★3.2.8.3支持配方(recipe)与参数(parameter)的导出功能（excel、txt等通用格式）
3.2.8.4系统具备完整监控能力，可实时显示故障详情、传感器输入、阀状态、仪表读数等信息，同时实时记录设备运行周期内的操作轨迹。
▲3.2.8.5设备报警及运行日志可在工控机内存储至少3个月，支持随时调用查看。
3.2.8.6软件支持中文或英文界面，可通过局域网实现运行参数、日志下载及软件升级服务。
3.2.8.7若出现软件漏洞、安全机制不完善、稳定性不佳等问题，需方可要求供方升级。

★4、配置清单及零配件（包括专用工具）：
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	上料模块
	上料腔体
	个
	1

	
	
	分子泵
	个
	1

	
	
	干泵
	个
	1

	
	
	真空计
	个
	2

	
	
	晶圆升降组件
	套
	1

	
	
	晶圆Mapping组件
	套
	1

	
	
	门阀
	个
	1

	2
	传输模块
	传输腔体
	个
	1

	
	
	分子泵
	个
	1

	
	
	干泵
	个
	1

	
	
	真空计
	个
	2

	
	
	真空机械手
	个
	1

	3
	键合模块
	键合腔体
	个
	1

	
	
	分子泵
	个
	1

	
	
	干泵
	个
	1

	
	
	真空计
	个
	4

	
	
	加压机构组件
	套
	2

	
	
	6寸静电卡盘
	件
	1

	
	
	对准平台组件
	套
	1

	
	
	光学对准组件
	套
	1

	
	
	活化组件
	套
	1

	
	
	门阀
	个
	1

	
	
	衬板组件
	套
	1

	4
	工控机及显示单元
	1台主机、2件显示器，包含操作软件
	套
	1

	5
	操作台
	坐站两用式
	件
	1

	6
	水冷机
	用于工艺腔ESC冷却
	台
	2

	7
	电气柜
	电气控制系统
	套
	1

	8
	外壳组件
	设备支架及外壳组件:
	套
	1




（二）商务要求：
1.技术资料要求：
供应商应提供1套完整的技术资料，包括所有方案中提到的设备和控制软件的相关技术资料，主要有使用说明书、维护手册等，全套手册必须可在设备操作界面上实时方便查阅，并可以使用关键字检索。

2.安装、调试及验收要求：
2.1 出厂检验报告：供应商在设备发货前提供到采购人，或随设备发货提供到采购人。
2.2 设备检查和清点：
设备到达现场后，双方一起根据合同清单对设备进行开箱检查和清点，并形成经双方认可的记录。如供应商届时不派人来, 则验收结果应以采购人的清点记录为最终结果。发现短缺、破损,采购人有权要求供应商两周内补发和负责更换。
2.3 设备现场安装：
现场安装应在设备检查、清点合格后开始。设备安装前，设备供应商应根据采购人现场条件设计安装方案，并经采购人认可。供应商应提供设备安装、调试、试运行所需水、电、气连接等安装过程配套条件。采购人方派相关人员给与配合，并负责提供设备安装过程所需的配套条件；设备安装、调试时间由设备供应商和采购人方协商确定。
设备安装、调试开始后，应在4周内完成；如遇不可抗力原因需延长设备安装、调试时间，应由设备供应商和采购人协商确定。
2.4 双方在设备安装调试后1个月内完成验收,时间由设备供应商和采购人协商确定。
2.5 在采购人现场完成验收后，由采购人、供应商及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求签署最终验收合格报告。
2.6 由于采购人的原因，供应商不能在规定的时间内完成安装和调试，则系统安装及培训顺延，时间由采购人通知和确定。
2.7 在整个验收过程中，如遇到产品本身质量问题或供应商安装操作不当引起的设备损坏，供应商应两周内解决并承担损坏赔偿。
2.8预验收及最终验收不通过，合同终止，供应商退还全部已拨款项。

3.培训要求：
供应商在到货安装调试完成后，应派出专业工程师在采购方现场提供一次系统的使用培训服务，直至采购方相关人员熟练掌握为止。质保期结束前三个月，由供应商的专业工程师提供一次上门设备检查服务以及设备操作与维护培训。具体时间由采购人决定。

4.售后及技术服务要求： 
4.1保修期：质量保证期从签署最终验收报告之日起计算，保修期不少于1年。
4.1.1保修期内，在质保期内有关设备故障（非人为或者误操作等原因）发生的任何费用（如：硬件更换、维修差旅费、软件问题调试的差旅费）由供应商自行承担。
4.1.2保修期内，供应商负责设备的所有相关软件在最新版本发布后同步升级；
4.1.3供应商应承诺，在保修期过后，供应商继续向采购人以最优惠费率提供及时有效的售后服务和零备件供应，供应商应承诺保证零备件供应期不少于10年；所更换的部件可享受顺延保修期优惠。
4.1.4保修期内,如果（非人为或者误操作等原因）导致仪器设备发生故障，供应商要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求。
4.2售后服务要求：
4.2.1维修响应时间：
供应商接到故障报告后4小时予以电话响应并给出方案，如无法通过电话解决故障，将在24小时内派专业工程师到现场解决问题，如有需要将在7日内派原厂工程师到现场解决问题；
4.2.2供应商应提供7*24小时的技术支持热线电话；
4.2.3要求供应商提供的其它技术服务内容：
4.2.3.1供应商须保证本合同系统硬件均系原装新品；
4.2.3.2供应商须保证所提供的控制软件为正版软件，并能得到原产厂家技术支持及升级服务。

5.包装及运输要求：
5.1 供应商负责设备运输到交货地点。
5.2 无论在何种运输方式下，供应商应保证货物包装完好无锈蚀，安全运抵目的地。应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式和标准；包装箱应防潮、防锈、防震、防粗暴装卸、适合气候变化；供应商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

6、交货日期：合同签订后的6个月内交货

[bookmark: OLE_LINK3]7、交货地点：中国科学院微电子研究所指定地点

8、执行的相关标准：无

9、其它
9.1对仪器设备生产厂家要求：
厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。
厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。
★9.2 供应商同意并保证尊重任何他方的知识产权及其它合法权益，承诺其所提供的产品或服务均不得侵犯第三方知识产权及其它合法权益，否则所引起的全部责任均应当由供应商承担。

10、付款方式：合同签订后支付30%；供应商预验收通过并到货后支付40%；采购人签字并加盖单位公章后的验收报告支付30%。

★11、投标报价要求：
（1）本项目不允许采购进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）
（2）国产产品与服务报项目现场交货人民币价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。
（3）在中国境内的海关特殊监管区域内生产或加工销往境内其他地区的产品，不视为政府采购项下的进口产品，报CIP项目现场美元、欧元、英镑、日元或人民币价(不包括外贸代理费应向中华人民共和国政府缴纳的进口环节税。)投标报价如为外币，按以下公式换算为人民币，换算后的人民币价格若高于采购预算(设置最高限价的，以最高限价为准)，投标将拒绝:换算后人民币价格=投标报价(外币)x汇率(说明:汇率为开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价)。
（4）上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。

12、是否允许采购进口产品：否 

13、预算金额：860万元
最高限价：860万元
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